
高分子防水材料

卫生间施工方案 

一、编制依据:

1、国家《地下防水工程技术规范》标准GB50108-2001

2、国家《地下防水工程质量验收规范》标准GB50208-2002

二、施工要求：

1、材料选择

1.1防水卷材

根据该工程特点，该工程材料选择为高分子（聚乙烯丙纶复合）防水卷材（400g）双层做法；因这种防水卷材的延伸性、耐腐蚀性、防水性、防渗性优越，适合用于卫生间防水工程。

1.2 辅助材料

管道周围密封材料为“金汤”或聚氨酯防水涂料
2 施工要求

2.1本规程适用于高分子防水卷材地下施工和验收。

2.2高分子防水卷材（以下简称“高分子卷材”）用于一般工业与民用建筑。

2.3施工中，除符合本规程要求外，对本规程控未作规定的事项，尚应按现行的其他有关工程及验收规范执行。

2.4施工前，应对基层进行验收，施工中应根据工程顺序进行分项工程检查，并做好记录，隐蔽工程应经验收后方可继续施工。

2.5各种材料应具有质量证明文件，施工前进行检验，合格后才能进行施工。

2.6施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全规程》和劳动部颁发的《关于防止沥青中毒的办法》，以及其他有关安全防火的专门规定。

施工机具 　　       表2

	序 号
	名    称
	用    途

	1
	壁纸刀
	下料

	2
	铁锹、扫帚等
	临时清理基层用

	3
	平底胶鞋
	施工人员穿用，不损伤卷材

	4
	手套及其它常用工具
	劳动保护

	5
	安全帽
	安全保护，施工员佩带

	6 
	抹子
	抹地面用


3 、防水层基层找平层

按《地下工程质量技术规范》GB50108-2001标准找平层要求进行。

3.1 基层应有足够的强度， 找平层应符合设计要求（用水平仪）、拉线和尺检验，其平整度不得超过5mm。

3.2 找平层厚度应在20～30mm（1：2.5～1：3水泥砂浆）体积比，水泥强度等级不低于32.5级。

3.3 基层与结构的交接处和基层转角处，均应做成圆弧，且整齐平顺。（圆弧半径50～100mm）。

3.4水泥砂浆找平层应平整、压光、坚实、牢固、不得有酥松、起砂、起皮、明显的凹凸等现象。

4 施工要求

4.1 一般规定

4.1.1防水层的基层符合下列要求：

4.1.1.1基层必须牢固，无松动现象。

4.1.1.2基层表面应抹压平整，其平整度为：用200mm长的直尺检查，基层与直尺的最大空隙不应超过5mm，空隙公允许平缓变化。在基层平整度不符合要求时，应用聚合物水泥浆进行修补（批嵌）。

4.2施工方法

4.2.1穿过防水层的管道、设备或预埋件，应在高分子卷材施工前安装好；防水层施工，严禁再在其上凿眼打洞。

4.2.2铺设附加层部位，按设计要求先铺设高分子防水卷材作附加层。

4.2.3铺设卷材以前,必须将基层扫干净.

4.2.4边抹高分子粘结胶，边铺高分子防水材料（聚乙烯丙纶复合防水卷材），压实、排除气泡；其它施工方法与改性沥青防水卷材一致。

4.2.5 搭接宽度：长边应不小于80mm，短边应不小于100mm。在搭接部位不得有气泡、掺入杂物；相邻短边搭接的位置应错开。

4.2.6当找平层自然干燥有困难时,应在基层表面喷刷封闭剂,以隔绝基层中水分渗透出来,提高高分子卷材与基层间的粘结性。

4.3阴阳角、管根等部位应符合下列要求

4.3.1 阴阳角、管根等部位应做成圆弧。

4.3.2圆弧直径不应小于50mm。

4.4工艺流程

基层处理    涂抹粘结胶    铺贴卷材附加层    铺贴卷材   封边    质量

验收   　作保护层。

4.5安全及注意事项

4.5.1安全

4.5.1.1 施工人员必须经过培训后方可上岗操作，应全面地掌握应知应会的施工安全技术和质量标准，强化安全与质量意识。

4.5.1.2 现场施工人员必须穿平底鞋，不得穿戴跟、带钉及花纹底皮鞋，以免损伤卷材和影响工程表面质量。 

4.5.1.3施工人员应穿工作服，戴好防护用具、安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套，方可进行施工。

4.5.1.4施工现场及作业面的周围不准存放易燃易爆物品。

4.5.1.5晚间施工照明必须充分，危险区域设置警示灯。

4.5.2注意事项

4.5.2.1基面要干燥、清洁，无杂物、无灰尘、平整、无空鼓、等现象。

4.5.2.2施工温度必须在5℃以上施工。　

4.5.2.3现场施工人员必须穿平底鞋，不得穿戴跟、戴钉鞋，以免损坏卷材，影响工程质量。

4.5.2.4防水层完工后，应妥善保护并及时作保护层。
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